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ТЕХНОЛОГИИ КОРПУСИРОВАНИЯ И СБОРКИ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

Высокопроизводительные микропроцессоры относятся к сложно-функциональным СБИС с большим количеством периферийных интерфейсов: каналов высокочастотной оперативной памяти, ввода-вывода, межпроцессорных соединений и управления. Сложность совместного проектирования периферии кристалла, корпуса микропроцессора и модуля сервера на его основе постоянно растет.  Для такого совместного проектирования предложены эффективные методы с учетом различных технологий изготовления корпусов микросхем. Также представлен сравнительный анализ технологических процессов изготовления  коммутационных плат корпуса на основе современных полимерных и керамических материалов. Определены преимущества и недостатки этих технологических процессов для сборки высокопроизводительных микропроцессоров.
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